
证券代码：003026 证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-11-001

投资者关系活

动类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他：

参与单位名称

及人员姓名
东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司 郑奥

时间 2026 年 11 月 6 日 10：00-10：40

地点 线上会议形式

上市公司接待

人姓名

副总经理/董事会秘书 李志萍

证券事务代表 叶荣

投资者关系活

动主要内容介

绍

1．公司今年的业绩情况如何？明年有何业绩预计？

公司 2026 年三季度营业收入同比增长 65.29%，归属于上市

公司股东的净利润同比增长 292.96%；2026 年前三季度公司营

业收入比上年同期增长 36.84%，归属于上市公司股东的净利润

比上年同期增长 118.06%。未来公司将持续密切关注市场动态变

化，继续做好经营管理工作，提升公司经营业绩，促进公司可

持续、高质量发展。

2．中晶新材料目前产能情况如何？以及新材料对公司整体业绩

影响情况？

中晶新材料公司目前产品批量交付，公司根据销售订单及

市场需求预测统筹安排生产计划，正在积极拓展产能以满足客

户交付。

3．公司硅片产品价格方面有涨价吗？



公司部分产品价格稳中有升。公司产品定价主要以成本为

基础，结合市场需求及客户合作关系进行综合定价。

4.公司硅片的产品结构？

公司目前研磨硅片主要集中在 4-6 英寸，抛光硅片主要集

中在 6-8 英寸。未来将会根据客户需求，持续发展更新，以满

足客户具体要求。

5.江苏皋鑫新厂建设进展如何？

江苏皋鑫的营业执照已变更至新厂地址，其中高频高压半

导体芯片及器件产品已在新厂投入运行，目前处于客户认证和

产品增产上量的过程中。随着新厂投入使用，公司将持续加大

研发投入，进一步丰富产品结构。

6．公司核心竞争力是哪些方面？

1、公司在巩固现有业务基础上，紧跟下游需求，推进中晶

新材料、江苏皋鑫项目建设投产，加快技术成果产业化落地，

优化产品与业务结构，释放产能、形成规模效应。

2、作为国家高新技术企业，公司持续加大研发投入、布局

知识产权，截至 2026 年 6 月末拥有发明专利 49 项、实用新型

专利 87 项。持续开展创新技术储备，以技术创新带动生产效率、

产品差异化竞争力提升，保障自身技术领先地位。

3、公司把人才作为核心资源，围绕半导体材料方向引进各

类专业人才，搭建管理、技术双轨晋升通道。核心管理、研发

人员深耕半导体材料行业多年，具备在工艺优化、新品开发、

设备改造等方面的专业能力。

7．未来公司产品业务发展有何战略规划？

公司是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生

产和销售的国家高新技术企业，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、

化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。未来，公司将不

断加强主业发展，同时加大技术研发，积极推进新产品研发，



持续为客户提供高质量产品，优化公司的产品结构，提升公司

的创利能力。

8．公司接下来有何资本运作方面的计划？

公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将根

据公司战略发展的需要，密切关注与半导体材料行业相关的合

作契机，通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的,丰

富产品结构以及下游应用领域，进一步增强技术储备和创新能

力。未来若有明确的定增计划及相关项目，公司将严格按照监

管要求，及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。

附件清单

（如有）
无

日期 2026 年 11 月 6 日


